
深圳市容大感光科技股份有限公司 

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 

 

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 

本次公司股权激励对象为公司的干膜光刻胶业务板块的核心技术/业务人员、

显示用光刻胶及半导体光刻胶业务板块的核心技术/业务人员，具体的激励对象

名单及拟授出权益分配情况如下： 

业务板块 姓名 职务 
获授的第二类限制性

股票数量（万股） 

占本激励计划拟授

出权益数量的比例 

占本激励计划草案公

布日股本总额比例 

干膜光刻胶 核心技术/业务人员（34 人） 249.60 83.53% 0.84% 

显示用光刻

胶及半导体

光刻胶 

核心技术/业务人员（13 人） 49.20 16.47% 0.17% 

合计 298.80 100.00% 1.01% 

注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累

计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数

累计未超过公司股本总额的 20.00%。 

注 2：激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。激

励对象在认购限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 

注 3：本激励计划授予的激励对象不包括容大感光独立董事、监事以及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 

注 4：上表中所列数据存在尾差，系四舍五入所致。 

二、激励对象具体名单 

序号 姓名 职务 

1 陈*冬 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

2 陈*伍 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

3 董* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

4 洪*呈 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

5 黄* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

6 黄*伟 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

7 江* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

8 揭*谦 干膜光刻胶核心技术/业务人员 



序号 姓名 职务 

9 赖* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

10 冷* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

11 李* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

12 李*兵 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

13 李*光 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

14 李*晶 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

15 李*强 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

16 李*忠 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

17 连* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

18 廖*华 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

19 刘* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

20 刘*林 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

21 梅*杰 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

22 邱*剑 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

23 邵*辉 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

24 王*军 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

25 吴*清 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

26 许* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

27 姚* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

28 曾* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

29 曾*江 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

30 张* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

31 赵* 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

32 周*国 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

33 朱*喆 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

34 竹*亮 干膜光刻胶核心技术/业务人员 

35 陈*成 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

36 陈*欣 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

37 耿*乾 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

38 卢*险 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

39 马*杰 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

40 尚* 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

41 宋*武 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 



序号 姓名 职务 

42 王*金 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

43 王*然 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

44 张*菘 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

45 张*稳 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

46 钟*标 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

47 邹*杰 显示用光刻胶及半导体光刻胶核心技术/业务人员 

注：以上排名不分先后，按照姓氏笔划排序。 

 

 

 

深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 

2024年5月20日 

 


